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	→内容简介

	新材料本身就是一个高新技术，而且又是其他高新技术的基础和先导，所以新材料的发展水平就体现了一个国家的科技发展水平和综合国力，对国民经济发展和国防现代化有重要的支撑和保证作用。新材料是所有产业的基础和先导，所以新材料在技术上的突破，往往会引起一些划时代的产业革命。比如上世纪60年代，高纯硅半导体材料的出现，使大规模集成电路得以实现，人类从此进入了电子化信息时代。21世纪是新材料的世纪，我们从稀土材料的争夺上就能够“窥一斑而见全豹”。    全球新材料的市场规模随着制造业和高新技术产业的蓬勃发展迅速扩大，2012年底，全球新材料的市场规模将超过8500亿美元。国家的重视与市场规模的扩大均给新材料产业的发展注入了巨大活力。国内新材料产业市场规模在2012年就将超过1300亿元。在“十一五”期间，通过100多个产业化专项的实施，有力地推动了我国具有自主知识产权的新材料产业的发展。在电子信息材料、先进金属材料、电池材料、磁性材料、新型高分子材料、高性能陶瓷材料和复合材料等方面形成了一批高技术新材料核心产业。碳纤维复合材料，是新型的轻质高强结构材料，主要应用于航空航天等高端领域。用碳纤维复合材料做成的飞机部件，与铝合金相比可以减重20%~40%，这在节能上就能产生很大的经济效益。“所以，在未来的20年~30年，是航空碳纤维复合材料发展的新时期，飞机上大量采用复合材料，会引起航空工业整个产业链的革命性变革。”

尽管发展前景非常乐观，但是我国在新材料产业上依然充满挑战。与其他战略性新兴产业相比，新材料产业比较“散”，子行业众多。在我国的产业发展中，有一个明显特点：在同一领域里，重复水平、重复建设的比较多。但真正领军的大型产业，技术上具有优势的企业比较少，新材料产业整体上正面临这样的局面。“这需要国家的政策导向，科学发展、资源优化，防止热钱大量进入，这是一个系统工程。新材料产业将大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料；积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料；提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平；开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。

半导体照明材料：增加GDP2个百分点，在新材料中占比较多的是功能材料，半导体照明材料是重要的功能材料之一这个行业的发展对于发展中国的低碳照明，如LED行业有着十分重要的意义。LED行业目前在整个市场上的渗透率仅有5%~7%。未来十年，整个LED产业链，有可能形成5000亿~10000亿元的市场规模。半导体照明材料是LED产业的基石，这可能给GDP增加1至2个百分点，这样的产业优先发展是具有极强战略意义的。数据显示，我国半导体照明生产企业超过3000家，其中70%集中于下游产业，且技术水平和产品质量参差不齐。国产LED外延材料、芯片以中低档为主，80%以上的功率型LED芯片、器件依赖进口。我们在LED的应用端和封装端有一定的优势，这方面我国有很多知识产权，可以以应用端的知识产权来实现行业的突围。尽管我国新材料的产量很大，但是由于技术水平相对较为落后，还不能称为材料强国。中国经济步入转型升级的关键阶段，国家提出要发展战略性新兴产业，其中新材料广泛应用于其他行业，发展得好，能够推动其他产业的升级，发展得不好，则会制约其他产业的发展，因此，推动新材料的发展至关重要。未来的下游市场非常广阔，相关材料的发展空间巨大。新型轻合金包括铝合金、钛合金、镁合金等；功能膜材料包括分离膜、动力电池隔膜、光学膜等；稀土功能材料主要指钕铁硼。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、工商总局、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国电子设备行业协会、中国机械行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，首先介绍半导体材料的定义、分类等，然后分析半导体材料行业的发展现状，接着深度研究半导体材料行业产销及市场发展形势。随后阐述半导体材料行业的竞争格局和分析重点企业经营状况，最后分析半导体材料行业的发展前景与趋势，同时中研普华对半导体材料行业进行全面的投资分析。本报告是半导体材料行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具价值的投资决策参考报告。
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